
















专利名称(译) 超声成像换能器声学堆栈与整体电气连接

公开(公告)号 US8330333 公开(公告)日 2012-12-11

申请号 US12/845480 申请日 2010-07-28

[标]申请(专利权)人(译) HARHEN爱德华P
THOMPSON MITCHELL

申请(专利权)人(译) HARHEN爱德华P
THOMPSON MITCHELL

当前申请(专利权)人(译) IMACOR INC.

[标]发明人 HARHEN EDWARD PAUL
THOMPSON MITCHELL

发明人 HARHEN, EDWARD PAUL
THOMPSON, MITCHELL

IPC分类号 H01L41/09 A61B8/00

CPC分类号 B06B1/0629 H01L41/25 Y10T29/42 Y10T29/49798 Y10T156/1064 Y10T156/1082 Y10T29/49155 
Y10T29/49005

代理机构(译) 普罗斯考尔

审查员(译) DOUGHERTY，THOMAS

优先权 61/229480 2009-07-29 US

其他公开文献 US20110025172A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种超声换能器，其包括背衬层，设置在背衬层顶部上的绝缘
层，以及设置在绝缘层顶部上的多个导电迹线。每个导电迹线具有上表
面。每个具有（a）压电材料芯和（b）设置在芯下方的导电涂层的多个
换能器元件直接结合到多个导电迹线中的相应一个的上表面。还公开了
制造超声换能器的方法。
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